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 报告说明:

 

     博思数据研究中心发布的《2010-2012年中国多晶硅切片行业市场分析与投资前景研究报告

》共十一章。首先介绍了多晶硅切片行业相关概述、中国多晶硅切片产业运行环境等，接着

分析了中国多晶硅切片切行业的现状，然后介绍了中国多晶硅切片行业竞争格局。随后，报

告对中国多晶硅切片行业做了重点企业经营状况分析，最后分析了中国多晶硅切片产业发展

前景与投资预测。您若想对多晶硅切片产业有个系统的了解或者想投资多晶硅切片行业，本

报告是您不可或缺的重要工具。

    多晶硅，是单质硅的一种形态。熔融的单质硅在过冷条件下凝固时，硅原子以金刚石晶格

形态排列成许多晶核，如这些晶核长成晶面取向不同的晶粒，则这些晶粒结合起来，就结晶

成多晶硅。利用价值：从目前国际太阳电池的发展过程可以看出其发展趋势为单晶硅、多晶

硅、带状硅、薄膜材料（包括微晶硅基薄膜、化合物基薄膜及染料薄膜）。 
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